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EPMOLD MP65
Epoksi onarim pastasi

UYGULAMALAR

EPMOLD MP65, EP65 ve EP72 yizeylerinin hizli onarimi igin gelistiriimis epoksi pastadir. Kisa kap émrt ve hizli
kirlenmesiyle EP65/EP72 ekstrlizyon pastalarinin onarimina uygundur.

FiZIKSEL OZELLIKLER

Deney standardi
Agirhikga karisim orani
Gorunim Gortindm
Renk Gortndm
25°C'de yogunluk (g/cm3) ISO1675:1985
25°C'de kurlenmis Griindn yogunlugu 1ISO2781:1996
25°C'de kap 6émrl (500 g)

25°C'de frezelemeye kadar gegen sure

MEKANIK OZELLIKLER

Ozellik Test standardi
Sertlik 1SO868:2003
Egilme dayanimi 1ISO178:2001
Basma dayanimi 1ISO604:2002

Cam gegis sicakligi ISO11357:2002(DSC)

Dogrusal isil genlesme ISO11359-2:1999

katsayisi

REGCINE

100

Pasta

Gri

Yaklasik 0,64
Yaklasik 0.70g/cm3
Yaklasik 20min

Yaklasik 4 saat

(1): Standart numunelerde 40°C'de 10 h kurleme sonrasi elde edilen ortalama degerler.

Uygulama yontemi

SERTLESTIRICI
100

Pasta

Beyaz

Yaklasik 0,76

EPMOLDMP65

Shore D 6512

45+5*10-6K-1

1) Regine ve sertlestiriciyi dogru oranda tartin, elle iyice karistirin ve hemen kullanin. Malzemenin sertleserek
kullanilamaz hale gelmesini veya islatma 6zelligini kaybetmesini 6nlemek igin uygulamayi ¢alisma suresinin ilk Ugte
ikisinde tamamlayin. Aksi halde kirlenmis malzeme ile onarim pastasi arasindaki aderans azalabilir.
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2) MP65 onarim pastasinin mevcut EP65 ylzeyine iyi yapigsmasi icin onarim oyugunu derinlestirin ve konik bigimde
hazirlayin. Frezeleme sonrasinda MP65 kalinligi en az 4 mm kalmalidir. Yeni MP65 uygulamadan énce mevcut
EP72 ylzeyine laminasyon reginesi slrerek aderansi artirin.

3) Oda sicakliginda yaklasik 4 saat kiirleme sonrasinda isleme yapilabilir.

AMBALAJ
EPMOLDMP65RESIN EPMOLD MP65 SERTLESTIRICI
7kgx3 7kgx3

DEPOLAMA VE RAF OMRU

Her iki bilesenin raf dmrU, kuru bir yerde orijinal agiimamis ambalajlarinda 15-25°C'de saklandiginda 12 aydir.
Dusuk sicakliklarda malzeme sertleserek karistirmayi zorlastirabilir. Karistinlabilecek kadar yumusayana dek
40-60°C'ye 1sitilmasi 6nerilir. Bu 1sitma islemi nihai Grindn ézelliklerini etkilemez. Agilmig ambalaji kullanimin
hemen ardindan sikica kapatin.

ONLEMLER

Bu drunleri kullanirken genel saglik ve guvenlik 6nlemlerine uyun: iyi havalandirma saglayin; eldiven ve koruyucu
g6zluk kullanin. Daha fazla bilgi i¢in Grdntn glvenlik bilgi formuna bagvurun.

KULLANIM GUVENLIGI

lyi havalandirilan bir alanda calisin. Isleme sirasinda cilt temasindan kaginin; eldiven, maske, koruyucu gozliik ve
giysi kullanin. Ayrintilar icin malzeme guvenlik bilgi formuna bagvurun.

NOT:

Yukaridaki veriler belirli kosullarda test edilmistir. Uygulamadaki islem ve kosullar degisebileceginden, kullanimdan
once gerektiginde test yapilmasi ve Griinin gercek gereksinimi karsiladiginin dogrulanmasi énerilir. EPTEK,
drtnlerinin kendi en ylksek kalite yonetimi kurallarina uydugunu garanti eder.
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